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PCS/CartionPCS/bagCircuit

注意事项：

1.袋装产品封口前需放1-2包干燥剂于内：

2.内外包装均需有数量标签，尾数包装需用不影响品质之物

品填充并注明尾数。

3.产品不可少数、多数

4.不同PIN位包装时须分开放置，不可装入同一外箱中。
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